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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

2018 年度业绩快报 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

特别提示： 

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门

审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬

请投资者注意投资风险。 

 

一、2018 年度主要财务数据和指标                                                                                        

单位：元 

项目 本报告期 上年同期 
增减变动幅度

（％） 

营业总收入 3,473,484,554.36 3,282,964,797.69 5.80% 

营业利润 274,674,377.99 219,331,318.49 25.23% 

利润总额 275,969,047.81 216,839,602.55 27.27% 

归属于上市公司股东

的净利润 
214,696,957.54 164,748,722.56 30.32% 

基本每股收益（元） 0.14 0.11 27.27% 

加权平均净资产收益

率 
8.58% 6.85% 1.73% 

 本报告期末 本报告期初 
增减变动幅度

（％） 

总 资 产 4,744,284,878.92 4,435,336,473.83 6.97% 

归属于上市公司股东

的所有者权益 
2,544,197,638.00 2,395,678,435.25 6.20% 



股    本 1,487,907,504.00 1,487,907,504.00 0.00% 

归属于上市公司股东

的每股净资产（元） 
1.71  1.61  6.21% 

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。 

二、经营业绩和财务状况情况说明 

2018年度，公司经营正常，公司实现营业总收入3,473,484,554.36元，较上

年同期增长5.80%，销售收入保持平稳增长，主要来自IC封装基板业务、子公司

宜兴硅谷以及SMT贴装业务收入增长。 

报告期内，归属于上市公司股东的净利润214,696,957.54元，较上年同期增

长30.32%。利润增长的主要原因是：1、子公司Exception进一步减亏、IC封装基

板项目的产能利用率和良率逐步提升，实现减亏；2、加强成本管控，费用率有

所下降。 

三、与前次业绩预计的差异说明 

公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：“归属于上市公

司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%～40%”不存在差异。本次业绩快报披

露的经营业绩与前次披露的“2018年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。 

四、备查文件 

1、经公司现任法定代表人邱醒亚先生、主管会计工作的负责人凡孝金先生、

会计机构负责人郭抗先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表； 

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 

特此公告。 

 

 

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

                                董事会 

                                    二○一九年二月二十五日 

 


